
 

 

姓名                          性別  □男 □女   身份證字號                         出生日期 (民國)       /       /        

行動電話                            電話 (    )                       電子郵件                                          

地址                                                                                                                   

學校名稱                                系所                        (科/系/所)  最高學歷 □專科 □大學 □研究所 □博士以上 

公司名稱                                服務部門                          職稱                          年資       年 

公司產業別  

□消費性電子 □電腦及週邊設備 □IC 設計 □半導體相關 □光電 

□IC 通路 □電子量測儀器設備 □工業控制 □通信網路設備 □汽車電子 

□資訊服務 □生技醫療 □電機機械業 □其他                

工作性質   

□硬體工程/通訊 RD 管理 □軟韌體 RD 管理 □技術服務管理 □部門/專案管理 □製造/維修/品管/測試 

□硬體工程/通訊 RD 工程 □軟韌體 RD 工程 □技術服務工程 □MIS 資訊人員 □其他               

課程資訊來源 

□Google 搜尋 □Yahoo 奇摩搜尋 □Yahoo 知識+ □親友介紹 □Power Cam □人力銀行網                 

□艾鍗網站 □艾鍗部落格 □艾鍗電子報 □報刊雜誌 □書局        □科技論壇           □其他     

□我願意收到艾鍗學院相關優惠與講座研討會訊息 

課程費用及優惠方案： 

□課程費用：每人新台幣 9300 元。 

□艾鍗超值金鑽卡會員優惠價：8300 元。 

□早鳥優惠價：於 101 年 4 月 28 日前報名 8300 元。 

□艾鍗 VIP 企業會員優惠價：7905 元。 

匯款資訊： 

收款行：華南商業銀行 |分支單位：總行營業部 

銀行代號：008 |銀行帳號：100-10-032218-5 

銀行戶名：艾鍗科技有限公司 

發票資訊： 

發票種類： □二聯式發票(個人)□三聯式發票(公司) 

發票抬頭：  

統一編號：  

備註： 

★ 本課程名額有限，欲者從速。 

★ 匯款後請將報名表連同 ATM 收據或匯款憑單（收據）傳

真至：(02)2316-7735。並請於傳真後來電確認：(02)2316-7736 

★ 艾鍗學院保留修訂課程及未達最低開課人數時取消課程的權利。          

報名學員簽章： 

報報報報            名名名名            表表表表    

☆☆☆☆為避免資料錯誤為避免資料錯誤為避免資料錯誤為避免資料錯誤，，，，影響通知您上課的權益影響通知您上課的權益影響通知您上課的權益影響通知您上課的權益，，，，請以中文正楷填寫請以中文正楷填寫請以中文正楷填寫請以中文正楷填寫，，，，謝謝謝謝謝謝謝謝!!!!    

開班代號：ETD1203108 課程期間：2012/5/19(六) ~ 2012/6/2(六) 課程時數：18 小時 

課程代號：U09003 課程名稱：TI MSP430 微控制器開發班 

填表日期：     /     / 

ATMATMATMATM 收據或匯款憑單收據或匯款憑單收據或匯款憑單收據或匯款憑單（（（（收據收據收據收據））））    黏貼處黏貼處黏貼處黏貼處    

艾鍗會員卡號：                  


